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(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp bóc gỡ tấm phân cực (33) khỏi tấm mỏng nhiều lớp 
(30), phương pháp này bao gồm các bước: liên kết ít nhất các dải tăng cứng thứ nhất (51) 
và thứ hai (53) với bề mặt ngoài (33a) ở phía đối diện của tấm phân cực (33) từ lớp nền 
(31) sao cho các dải tăng cứng thứ nhất (51) kéo dài từ một góc (35a) của tấm phân cực 
(33) dọc theo hai mép (34a, 34b) cấu thành một góc (35a) và dải tăng cứng thứ hai (53) 
kéo dài theo chiều bóc gỡ của tấm phân cực (33); và bóc gỡ tấm phân cực (33) cùng với 
các dải tăng cứng (51, 53, 55, 57) khỏi lớp nền (31) với một góc là điểm bắt đầu bóc gỡ.
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